淡江大學96學年度第二學期課程教學計劃表
科目中文名稱：半導體製程設備              
       授課教師：楊龍杰
	開課班級
	機電  系  3, 4  年級
	必選修
	選修

	學分數
	3學分   3小時（單 學期 3  學分）
	先修科目
	無

	教學內容
及進度
	週次
	月／日
	內容
	備註

	
	第一週
	02/22
	Introduction to the Semiconductor Industry
	

	
	第二週
	02/26, 29
	Characteristics of Semiconductor Materials
	

	
	第三週
	03/04, 07
	Silicon and Wafer Preparation
	

	
	第四週
	03/11, 14
	Chemicals in Semiconductor Fabrication
	

	
	第五週
	03/18, 21
	Contamination Control in Wafer Fabs
	

	
	第六週
	03/25, 28
	Metrology and Defect Inspection
	

	
	第七週
	04/01, 04
	Gas Control in Process Chambers
	

	
	第八週
	04/08, 11
	IC Fabrication Process Overview
	

	
	第九週
	04/15, 18
	Thin film deposition
	

	
	第十週
	04/22, 25
	期中考試週
	

	
	第十一週
	04/29, 05/02
	Photolithography
	

	
	第十二週
	05/06, 09
	Etching
	

	
	第十三週
	05/13, 16
	Testing, Assembly and Packaging
	

	
	第十四週
	05/20, 23
	Current & Future Trends
	

	
	第十五週
	05/26-30
	畢業考試週
	

	
	第十六週
	
	
	

	
	第十七週
	
	
	

	
	第十八週
	
	
	

	講授方式
	■課堂講授   □分組討論   □參觀實習   □其他（　　）

	教學設備
	■電腦       ■投影機     □其他（　　）

	教材課本
	Michael Quirk & Julian Serda, Semiconductor Manufacturing Technology, © October 2001 by Prentice Hall (中譯本，滄海書局)

	參考書籍
	Information provided by授課教師

(請參酌本人提供在淡江大學網頁”教學支援平台”之資料)

	批改作業篇數
	
	備  註
	

	成績考核方式
	■平時成績：   40 ％  ■期中成績：  30  ％  ■學期成績： 30   ％
□其他（   ）：  ％
































































































































































































































